STAATSMINISTERIUM
FUR WIRTSCHAFT
ARBEIT UND VERKEHR

Medieninformation

Sachsisches Staatsministerium fiir Wirtschaft, Arbeit, Energie und
Klimaschutz

Wirtschaftsminister Martin Dulig: »Sachsen ist Europas
Halbleiterstandort Nummer Eins«

Bund und Land wollen im Rahmen eines »wichtigen Vorhabens von
gemeinsamem europaischem Interesse« (IPCEI Mikroelektronik und
Kommunikationstechnologien) sechs sachsische Unternehmen sowie drei
Unternehmen mit sachsischen Standorten unterstiitzen. Die Unternehmen
Bosch Sensortec GmbH, Ferroelectric Memory GmbH, Freiberger Compound
Materials GmbH, GlobalFoundries Dresden Module One LLC & Co. KG,
Infineon Technologies Dresden GmbH & Co. KG, NXP Semiconductors
Germany GmbH, Robert Bosch GmbH, Robert Bosch Semiconductor
Manufacturing Dresden GmbH und Siltectra GmbH haben heute in Berlin
ihre Projekte offentlich vorgestellt. Bund und Freistaat wollen die Vorhaben
mit bis zu 877 Millionen Euro fordern, wovon 70 Prozent durch den Bund
und 30 Prozent durch das Land bereitgestellt werden. Eine Ausreichung
der entsprechenden Zuwendungsbescheide ist fiir den Herbst dieses Jahres
vorgesehen.

Wirtschaftsminister Martin Dulig: »Die Unternehmen im Silicon Saxony
haben bewiesen, dass sie noch viele Ideen fiir energieeffiziente Chips,
modernste Sensoren und neue Materialien haben. Mehr als 2,2 Mrd.
Euro wird die Halbleiterindustrie hier in Sachsen in neun Projekte von
strategischem europaischen Interesse investieren. Mit Blick auf die groRen
Investitionsentscheidungen - die alle dieses Jahr in Sachsen gefallen sind -
muss man festhalten, Sachsen ist Europas Halbleiterstandort Nummer Eins.
Darauf konnen wir sehr stolz sein, denn es sind die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in den sachsischen Chipfabriken und Entwicklungszentren, die
maBgeblich dazu beitragen, kritische Abhangigkeiten zu vermeiden und so
die Souveranitat Europas sichern.«

Die ausgewahlten Vorhaben reichen von der Erforschung und
Entwicklung neuartiger Speichertechnologien uber neue Basismaterialien
fur Hochleistungs-Prozessoren bis zur weiteren Automatisierung
der Industrieprozesse. Die sachsischen Projekte sollen fir
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technologischen Vorsprung der europaischen Mikroelektronik- und
Kommunikationstechnikindustrie sorgen.

Dulig weiter: »Spatestens seit der Entscheidung von TSMC fiir eine
Ansiedlung in Sachsen wird der sachsische Halbleiterstandort weltweit
wahrgenommen. Sowohl in Japan als auch in Sidkorea sprechen
wir stellvertretend fiir Europa auf Augenhohe miteinander und das
Interesse der Investoren wachst. Beide Lander stehen vor ahnlichen
Herausforderungen wie wir, was die Einfihrung neuer Technologien und
den Aufbau von zusatzlichen Produktionskapazitaten angeht. Auch in
Japan werden die Investitionen von Chipherstellern bis zur Halfte staatlich
gefordert.«

Hintergrund: IPCEI Mikroelektronik

Ein Important Project of Common European Interest (IPCEI) ist
ein europaisches Beihilfeninstrument, mit dem hochinnovative, pan-
europaische Investitionsprojekte durch die jeweiligen Mitgliedsstaaten
gefordert werden konnen. Die uberwiegend privatwirtschaftlich finanzierten
Projekte werden durch die Forderung unterstutzt, um komplexe
investitionsintensive Entwicklungsvorhaben auf den Weg zu bringen, die
ansonsten nicht realisiert werden konnten. Gefordert werden soll die
Phase der Uberfiihrung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten bis
zur ersten industriellen Anwendung von Projektergebnissen entlang der
gesamten Wertschopfungskette. Voraussetzung fiir eine Forderung ist, dass
die Vorhaben durch umfassende Vernetzung untereinander gemeinsam zu
den strategischen Zielen der Europaischen Union beitragen, mindestens vier
europaische Mitgliedstaaten beteiligt sind und positive »Spill-over«-Effekte
auf den gesamten Binnenmarkt entstehen.

Mikroelektronik und Kommunikationstechnologien sind als
Schliisseltechnologien ein Hebel sowie unverzichtbare Grundlage fiir
das Gelingen wichtiger Transformationsprozesse. Halbleiterprodukte
stellen dabei eine essentielle Komponente und einen Multiplikator
fur die Wertschopfung in nahezu jeder wirtschaftlichen Tatigkeit in
Deutschland und Europa dar. Das europdische Vorhaben IPCElI ME/KT soll
durch die Entwicklung ressourceneffizienter Fertigungstechnologien und
vertrauenswiirdiger, leistungsfahiger und energieeffizienter Mikroelektronik
hierzu einen Beitrag leisten. Das IPCEl ME/KT wird die Versorgung mit
Halbleiterchips in einer Vielzahl von Anwenderindustrien befordern, so zum
Beispiel in der Automobilindustrie, der Energiewirtschaft insbesondere fiir
den Ausbau erneuerbarer Energien, in der Medizintechnik, in der Robotik
und in der Telekommunikationsbranche.

Eine weitere wichtige und komplementare Saule fiir die Starkung des
Mikroelektronik-Standorts bildet der European Chips Act. Diese auf
europadischer Ebene verhandelte EU-Verordnung soll noch 2023 in Kraft
treten.

Links:
BMWK - Mikroelektronik fiir Deutschland und Europa: Hochrangiges
Treffen von Politik und Branche im BMWK
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